专利技术交底书

发明名称：                        

技术问题联系人：                  

联系人电话：                      传真：                    
1、 本发明要解决的技术问题是什么？

   （对应现有技术的所有缺点，一一正面描述本发明所要解决的技术问题。）

	


2、 详细介绍技术背景，并描述已有的与本发明最相近的实现方案。

   （包括两部分：背景技术及现有技术方案，应详细介绍。）

	


3、 现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的，

现有技术的缺点是针对本发明的优点来说的。

现有技术的缺点可以是成本高，效率底，耗时间等类似问题。

	


4、 本发明技术方案的详细阐述，应该结合附图进行说明。

（结构 说明、原理说明、动作关系说明等）

	


5、 本发明的关键点和保护点是什么？

具体可以是根据第六部分能给本发明带来有益效果的关键技术点。

	


6、 与第二部分所属的最好的现有技术相比，本发明有何优点？

	


7、 针对第四部分的技术方案，是否还有其他替代方案同样能完成发明目的？

	


